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Anotace:

Dizertacni prace se zabyva charakterizaci elektromagnetického stinéni napfi¢ rlznymi typy stinicich
struktur a méficich metod. Cilem je stanovit srovnatelné hodnoty stinici ucinnosti bez ohledu na
konkrétni experimentalni pristup. Navrzeny pristup kombinuje experimentdalni méreni stinéni v rliznych
konfiguracich, numerické modelovani krytl s variabilnim vnitfnim obsahem a statistické zpracovani
vysledkl pro kvantifikaci vlivu jednotlivych parametr(i na Uroven stinéni. V ramci prace je definovana
univerzalni metrika, kterd umoZznuje vyjadfit G¢innost elektromagnetického stinéni nezavisle na pouzité
metodice, a ktera reflektuje frekvencni zavislosti, prostorovou distribuci pole a vnitini konfiguraci krytu.
Tato metrika je nasledné ovérena na sadé referencnich i novych vzorkd. Vysledky prace prispivaji k
presnéjsi, standardizovatelné a reprodukovatelné charakterizaci stinicich systémi a podporuji vyvoj
komplexné elektromagneticky kompatibilnich zafizeni.
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